EDIsecure«

L'UNITE DE LAMINATION FLEXIBLE POUR GROS
VOLUMES

L'unité de lamination la plus flexible pour laminer
en mode en ligne ou en autonome

Possibilité de laminer en recto et recto/verso

Panel LCD pour un paramétrage et une utilisation
plus confortables

Film (patch et overlay) de grande capacité pour
réduire les manipulations de l'opérateur

Grace aux divers laminats EDIsecure ® transparents
et sécurisés, I'utilisateur pourra étendre la durée
de vie et la sécurité de ses cartes

Des films de protection holographiques standard
ou sur mesure sont possibles pour combattre la
contrefacon et augmenter la durée de vie de la carte

Grande précision de lamination grace a un ajuste-
ment de positionnement en 4 dimensions

Des «Jumbo Patches » pour une lamination de
patches quasiment jusqu'au bord de la carte

L'OLM permet également I'utilisation de films
holographiques sur mesure avec registration pour
s'adapter au dessin de la carte

L'OLM est utilisée dans les projets a gros volumes
ou la sécurité et la durabilité de la carte sont parti-
culierement importantes
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OLM Unité de lamination

Pour répondre a la demande croissante pour des cartes toujours
plus sUres, résistantes et infalsifiables, nous avons développé
I'unité de lamination la plus flexible du marché. L' EDIsecure ® OLM
est particulierement utilisée dans des projets exigeants comme des
cartes d'identité, des cartes militaires, des permis de conduire, des
cartes électorales, des badges demployés ou de visiteurs haute-
ment sécurisées. LOLM combine parfaitement un faible colt de
possession, d'importantes exigences et une grande fiabilité. Avec
I'application de films transparents ou sécurisés EDIsecure®, la sur-
face de la carte sera protégée contre des dommages physiques et
sa durée de vie rallongée. Les films holographiques avec des
designs génériques ou sur mesure permettent de lutter contre la
falsification.

Avec l'aide de ses cartouches, le systeme ergonomique de recharge
frontale des consommables rend cette opération simple et rapide.
La température et la vitesse idoine peuvent étre entrées sur le
panel LCD. LOLM et I'OLM DS peuvent ainsi laminer tous types de
cartes (PVC, Composite PVC, ABS, PET, Polycarbonate), ce choix per-
mettant de répondre aux exigences en terme durabilité de la carte.
Enfin, les cartes a puces peuvent également étre laminées sans
endommager la puce.

Avec le retourneur optionnel, 'OLM peut étre étendue a un systéeme
de lamination recto/verso pour augmenter la durée de vie et la
sécurité des cartes. Diverses combinaisons d’'OLM et d’'OLM DS
répondent parfaitement a vos besoins les plus exigeants. LOLM est
concue pour fonctionner avec les imprimantes a retransfert de la
gamme EDIsecure® XID, mais elle peut également laminer en mode
offline avec le rajout d'un module chargement automatique de
cartes.

Nous disposons pour 'OLM d'une grande variété de medias: pat-
ches transparents ou holographiques de différentes épaisseurs,
patches avec une découpe pour la puce et overlays holographi-
ques.
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CARACTERISTIQUES:

« Lamination de cartes en recto et verso

+ Diverses combinaisons d'OLM et de DS OLM permettent de
répondre a tout besoin de lamination

- Lutilisation en paralléle combinée des OLM permet de gagner
en vitesse de production

+ Panel LCD pour ajustement de la température et de la vitesse

« Changement facile des laminats via des cartouches a charge-
ment frontal

+ Un grand nombre de laminats EDIsecure® transparents ou sécu-
risés sont disponibles

« Connectables sur site aux imprimantes EDIsecure® XID 5xxie

+ Un chargeur de cartes optionnel permet une utilisation offline

CONSOMMABLES:

« Film EDIsecure® Overlay avec design generic 2-D design

« Film EDIsecure® Overlay sur mesure

« Patche EDIsecure® transparent) 0,013 mm

- Patche EDIsecure® transparent 0,025 mm

« Patche EDlIsecure® transparent 0,013 mm avec découpe pour
puce ISO

« Patche EDIsecure® Holographique avec design generic 2-D
0,015 mm

« Patche EDIsecure® Holographique sur mesure 0,015 mm

Note: Chaque patche est disponible en version jumbo parmi les
plus larges de l'industrie.

POUR LA PERSONALISATION DE VOS CARTES, DEMANDEZ:

« EDIsecure® Imprimantes Retransfert XID 5xxie pour l'impression
des cartes avec lamination en ligne

« EDIsecure® Progiciels de gestion de badges et d'identification

« EDIsecure® Modules de capture d'images

« EDIsecure® Logiciel d'amélioration d'images

« EDIsecure® Matériaux des cartes

CARACTERISTIQUES DE L'OLM

Méthode de lamination Transfert thermique

Mode de lamination Simple face ou double face avec

I'option retourneur (externe)

25 a 35 seconds par carte
(Simple face, en fonction du
paramétrage)

Vitesse de lamination

2 mm/s -22 mm/s

70°C — 180°C ajustable par
tranche de 1°C

PVC, Composite PVC, ABS, PET,
Polycarbonate; format: ISO
ID-1/CR-80, 85.60 x 53.98 mm

Paramétrage de la vitesse

Paramétrage de la température

Types de cartes

Epaisseur des cartes 0,25 -2 mm

Dimensions OLM et DS OLM 345 x 275 x 300 mm (LxPxH)
Poids 12 kg

Dimensions Docking Module 280 x 190 x 220 mm (LxPxH)
Poids 4 kg

Dimensions standard et 280 x 100 x 260 mm (LxPxH)

DS retourneur

Poids 3 kg
Alimentation 100/120V et 220/240V,
50/60Hz

Approuvé FCC, CE et UL

15°C-30°C, 30% - 70%
d’humidité

Conditions de stockage

CONFIGURATION OLM ET OPTIONS

Docking Station
OLM
OLM + Mounting Bracket + OLM

DS OLM + DS Turn-Over Unit
OLM + Turn-Over Unit + OLM

DS OLM + DS Turn-Over Unit + DS OLM + DS Turn-Over Unit

Card Feeder
Card Stacker

Raccorde un OLM/DS OLM a une imprimante EDIsecure® XID 5xxie
Lamination recto de patch ou overlay

Lamination sandwich recto pour overlay et patches transparent sur
le dessus

Lamination double face de patch ou overlay en utilisant DS OLM
Lamination double face de patch ou overlay en utilisant OLM

Lamination sandwich recto/verso pour overlay et patches transpa-
rent sur le dessus avec DS OLM

Lamination offline OLM et DS OLM
Receptacle de 140 cartes
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